
简介：

此款金刚石HTC磨块主要用于去除地面表层厚的环氧树酯 ，胶水，涂料等。研磨呈现出平坦的效果。 

 

产品特点：

1. 高效的磨削能力；

2. 性能稳定，使用寿命长。

技术参数：

金刚石HTC磨块

产品名称 刀头类型 结合剂 粒度 应用

金刚石HTC磨块 正方形 软
中等
硬

＃6，＃16，＃25，＃30，＃40，＃50，＃60，
 ＃80，＃100，＃120，＃150，＃170，＃200

混凝土地面

以上规格仅供参考，其它规格可通过沟通定制。
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